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摘要(译)

本发明所涉及的医用声音耦合器(1)可拆装地设置于超声波探头(3)的超声
波放射面，上述医用声音耦合器具备弹性体，上述弹性体具有能够附着
于超声波放射面的附着力，弹性体具有：中央部(100)，具有与超声波放
射面对应的大小；多个端部(200)，附着于在超声波探头(3)中相向的两个
侧面；以及槽部(300)，设置于各个端部(200)与中央部(100)之间，比中
央部(100)和端部(200)中的厚度薄。
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